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MODECOM REA

MODECOM REA to obudowa komputerowa typu mini tower, przeznaczona dla profesjonalnych graczy szukajacych na rynku nowoczesnych rozwigzan. Obudowe
charakteryzuje nowoczesna konstrukcja z dopracowanymi w kazdym calu detalami. Obudowa zostata wykonana z solidnej i odpornej na odksztatcenia stali o grubosci
0.9 mm. W zestawie z obudowg uzytkownik dostaje system chtodzenia oparty na dwoch podswietlanych w 7 kolorach wentylatorach o srednicy 12 cm kazdy.
Umieszczony na przednim panelu kontroler pozwoli zmieni¢ predkosc obrotow wentylatorow, natomiast za pomoca przycisku mozna zmieniac kolor podswietlenia.



Najwazniejsze cechy obudowy MODECOM REA

Koszyk na dyski HDD

Sterownik do zmiany koloru
podswietlenia wentylatorow

Tunel do montazu zasilacza
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Magnetyczny filtr na gorze

Wbudowane od frontu dwa
podswietlane wentylatory 120 mm

Demontowalny filtr pod zasilaczem




Najwazniejsze cechy obudowy MODECOM REA

Doskonata organizacja przewodow

4 miejsca na karty rozszerzen

Okno z boku obudowy




MODECOM. MODECOM REA

Obudowa komputerowa

Solidna konstrukcja
Nowoczesny wyglad

' | Nanee:SEs -
. : Szkielet obudow wykonano z
Obudowa MODECOM REA wyroznia sie ” — solidnej stali o Z;ruboéc:'/ 0.6 mm

bardzo nowoczesnym i zarazem eleganckim ,
Zewnetrzne blachy wykonano zas ze

wygladem. stali o grubosci 0.9 mm Budujac
komputer na bazie takiej obudowy
mozesz mieC pewnosc, ze bedzie on
bezpieczny oraz bardzo dobrze
wyciszony.

Zasilacz montowany w

Przezroczysty panel z tunelu

_boku obudowy

L boku obudowy umieszczono okno, przez
ktore bedziesz mogt podziwiac wnetrze
swojego komputera.

Lasilacz w obudowie REA montowany
jest na dole w specjalnym tunelu, ktory
separuje zasilacz od pozostatych czesci
obudowy.




Informacje dodatkowe

Latwy dostep

Na gorze frontowego panelu
umieszczono wejscia AUDIO, porty
USB, czytnik kart, przycisk zmiany
kolorow podswietlenia oraz
przetacznik regulacji predkosci
wentylatorow.

Dtugie karty graficzne

We wnetrzu obudowy mozna
zamontowac karty graficzne o
maksymalnej dtugosci 380 mm (przy
zamontowanych wentylatorach).

Solidna konstrukcja

%) Konstrukcje obudowy wykonano z
solidnej stali SPCC o grubosci 0,6

oraz 0,9 mm dla blach
zewnetrznych.

Zestaw filtrow

Obudowa wyposazona jest w zestaw
filtrow, ktore ograniczaja dostep kurzu do
jej wnetrza.

Wentylatory
podswietlane 7-ma
kolorami

Tunel na zasilacz

Zasilacz montowany jest w specjalnym
tunelu, umieszczonym na dole obudowy.
Tunel pozwala odseparowac zasilacz oraz

Obudowa REA posiada wbudowane dyski twarde od pozostatych
na frontowym panelu dwa komponentow, co wptywa korzystnie na
wentylatory podswietlane 18-ma przeptyw powietrza we wnetrzu obudowy.

diodami LED w 7-miu zmiennych
kolorach.




_MODECOM Panel kontrolny

Porty USB

Obudowa wyposazona jest w dwa porty

USB 2.0 i jeden port USB 3.0.
Czytnik kart SD/TF

Reset )

Obudowa wyposazona jest w
czytnik z wejsciem na rodzaje kart
pamieci SD oraz TF.

Przycisk umieszczony w tatwo dostepnym miejscu

Power
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Przycisk umieszczony w tatwo dostepnym miejscu
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Przycisk zmiany koloru
Regulator obrotow podswietlenia wentylatorow

. : Za pomocg tego przycisku mozesz
Przycisk umozliwia regulacje pracy

wszystkich  wentylatorow,  ktore , . P POES ,
podtgczone s do obstugujgcego wentylatorow. Mozesz rowniez wybrac

sterownika. tryb podswietlenia: staty jeden kolor,

zmienic¢ lub wytaczy¢ kolor podswietlenia

ptynna zmiana kolorow, migotanie
kolorow.



 MODECOM Podmuch kolorowego chtodzenia -

Regulator obrotow

Na panelu kontrolnym znajduje sie
przetgcznik regulagji obrotow
wentylatora. Za pomocg mozesz
ustawi¢ dwa tryby pracy wentylatorow:
tryb szybki (pozycja gorna), tryb wolny
(pozycja dolna), lub zupetnie je
wytgczyc (pozycja 0).

System chtodzenia
Zmiana koloru podswietlenia

Z przodu obudowy MODECOM REA

Umieszczony na frontowym panelu zostaty zamontowane dwa
przycisk pozwoli wybrac 1 z 7 podswietlane wentylatory LED.
dostepnych kolorow podswietlenia Uzytkownik moze dodatkowo

wentylatora. Mozesz za pomoca
przycisku wybraCc jeden staty tryb
podswietlenia: staty jeden kolor,
ptynna zmiana kolorow, migotanie
kolorow.

zamontowacC 3 wentylatory (2 x 120
mm na gorze oraz 1 x 120 mm z tytu)

Schemat wymiany powietrza w
obudowie MODECOM REA

Wentylatory moga by¢ podswietlone
jednym z siedmiu zdefiniowanych kolorow.



_MODECOM Wszystko pod kontrola

Sterownik zmiany trybu podswietlenia oraz pracy wentylatorow

Na panelu kontrolnym znajduje sie przetgcznik regulacji obrotéw wentylatora. Za jego pomocg mozesz ustawi¢ dwa tryby pracy
wentylatorow (tryb szybki, tryb wolny) lub je wytaczyc.

mozliwos¢ podtaczenia 8 wentylatorow
mozliwos¢ podtaczenia 2 paskow LED
sterowanie podswietleniem wentylatorow LED
sterowanie predkoscia obrotowa wentylatorow
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10 x otworow na przewody

Doskonata organizacja miejsca

Ptyta gtowna
icro ATX lub
I TX

« Miejsce 'rhc‘)nt'azul.karty
graficznej

ZASILACZ ATX
montowany w
tunelu

Miejsce;ﬁhontaiu
napedéw optycznych |

\

Miejsce na dyék
SSD ’

Miejsce na dysk
SSD

3 x3.5” HDD
montowane w
oddzielnym tunelu



Specyfikacja techniczna
MODECOM REA



‘MoDEcCoM Specyfikacja techniczna

MODECOM REA

SPECYFIKACIA MODECOM REA

Rodzaj obudowy Mini tower
Przeznaczenie Dla graczy
Wymiary obudowy: 465*230*455 mm (L*W*H)
Format ptyty gidwnej Micro ATX/ ITX
Ztacza na panelu przednim/ gérnym:

e USB3.0 1

e USB2.0 2

* Wejscie na mikrofon TAK

* \Wejscie na stuchawki TAK/ HD AUDIO
e Czytnik kart SD/ TF TAK
Rozwigzania beznarzedziowe TAK

Miejsca montazowe:

 zewnetrzne 5,25" 2

* zewnetrzne 3,5" 0
 wewnetrzne HDD 3,5" 3
 wewnetrzne SSD 2,5" 2
Maksymalna liczba wentylatorow 5
Liczba zainstalowanych wentylatorow:

* przod 2 x120 mm, 18 LED, 7 zmiennych kolorow
e tyi 0

* bok 0

e gora 0
Kontroler obrotéw wentylatora(ow) TAK

Miejsca na karty rozszerzen 4



‘MoDEcCoM Specyfikacja techniczna

MODECOM REA

SPECYFIKACIA MODECOM REA

Miejsce montazu zasilacza dét obudowy
Tunel na zasilacz TAK
Wysokosc¢ chtodzenia procesora 180 mm
Maksymalna dtugosc karty graficznej 380 mm

Informacje dodatkowe:

* mozliwos¢ montazu wodnego systemu TAK
chtodzenia
* panel boczny z oknem TAK
 filtr pod zasilaczem TAK
 filtr na panelu gérnym TAK
 filtr na panelu przednim TAK
e grubosc stali 0.9 mm (blachy zewnetrzne), 0.6 mm (szkielet konstrukciji)
* waga netto 6,60 kg
Kod:

AM-REA-10-000000-0002

EAN:
5901885247434



Dziekujemy

MODECOM S.A.

ul. Stoneczna 116A, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
www.modecom.pl



